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Abstract (en)
The multicomponent packaging (1) has two components (3, 5) which have a first chamber (2) for accommodating the first component (3) of
the adhesive. The first chamber has an opening for removal of the adhesive with a second chamber (4) arranged within the first chamber for
accommodating the second component (5) of the adhesive and a seal which, in the stored state of the multicomponent packaging seals the opening
(11, 15) in a fluid-tight manner. An independent claim is included for a method for the removal of a mixture.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Mehrkomponentenverpackung (1) für einen Haftvermittler bestehend aus wenigstens einer ersten und
einer zweiten Komponente (3,5) mit einer ersten Kammer (2) zur Aufnahme der ersten Komponente (3) des Haftvermittlers, wobei die erste
Kammer (2) eine Öffnung (11,15,47) zur Entnahme des Haftvermittlers aufweist, mit einer innerhalb der ersten Kammer angeordneten zweiten
Kammer zur Aufnahme der zweiten Komponente des Haftvermittlers und mit einem Verschlussmittel, welches in einem Lagerzustand der
Mehrkomponentenverpackung die Öffnung fluiddicht verschliesst.
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